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内容概要

　　《21世纪高职高专电子信息类实用规划教材：SMT生产实训》以smt生产工艺为主线，以“理论知
识+实践项目”的方式组织教材内容，主要介绍了smt基本工艺流程、表面组装元器件的种类和特点、
焊锡膏的选用方法、模板的制作原理及使用方法、表面组装工艺文件的作用及分类、静电防护知识
、5s管理、表面安装涂覆工艺、表面贴装接工艺、回流焊接工艺、检测工艺、表面组装返修工艺以
及smt设备的维护与保养等内容。
　　《21世纪高职高专电子信息类实用规划教材：SMT生产实训》可作为高等职业院校或中等职业学
校smt专业或电子制造工艺专业的教材，也可作为smt专业技术人员与电子产品设计制造工程技术人员
的参考用书。
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件的作用5.3 工艺文件的分类5.4 smt电调谐调频收音机组装的工艺文件本章小结思考与练习第6章 静电
防护6.1 静电的概念6.2 静电的产生6.3 人体静电的产生6.4 静电的危害6.5 静电的防护原理6.6 静电的各项
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